
作成日：２０２１年１２月２日

一般社団法人　日本半導体製造装置協会

（販　売） （単位: 10億米ドル）

期　　 3Q2021 2Q2021 3Q2020 3Q21／2Q21 3Q21／3Q20

地　域 7～9月 4～6月 7～9月 前期比 前年同期比

日本 2.11 1.77 2.24 19% -6%

北米 2.29 1.68 1.37 36% 67%

欧州 0.87 0.71 0.58 22% 50%

韓国 5.58 6.62 4.22 -16% 32%

台湾 7.33 5.04 4.75 45% 54%

中国 7.27 8.22 5.62 -12% 29%

その他 1.35 0.84 0.60 62% 126%

合　計 26.79 24.87 19.38 8% 38%

訂正：「３四半期連続で過去を更新」は、正しくは「５四半期連続で過去を更新」でした。お詫びして訂正いたします。　

　　　　英文のリリースは訂正ありません。

★出所　SEAJ （日本）, SEMI（北米、欧州、その他）・SEMIジャパン

★四捨五入したため、合計は地域値の合計と一致しない場合があります。

この統計はＳＥＭＩと協同で、世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集
計したものです。販売高ならびに前期比、前年同期比成長率は下表の通りです。

世界半導体製造装置統計
Worldwide   SEMS   Report

2021年第3四半期販売高は、前年同期比38%増の268億米ドル

　東京　2021年12月2日　-　日本半導体製造装置協会が発表した2021年第3四半期（暦年）の世界半
導体製造装置販売高は、前期比8%増、前年同期比38%増の268億米ドルとなりました。

　総額では、５四半期連続で過去最高を更新しました。地域別では、台湾が前期比45％増、前年同期
比で54％増と大きく伸長し、６四半期ぶりに１位となりました。前回１位の中国は僅差で２位となりました
が、前年同期比で29％増と高い水準を保っています。続く韓国も同様に、前年同期比32％増と好調でし
た。

SEAJプレスリリース資料

お問い合わせ先 ：  
事務局 事務局長 兼 広報部長 小林 章秀（こばやし あきひで） 
Web https://www.seaj.or.jp    E-mail akobayashi@seaj.or.jp 
TEL 03-3261-8261 
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